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前言

　　本书以Multisim 10和Ultiboard 10软件为主线，介绍电子线路从电路原理图设计、电路仿真到PCB的
设计的全过程。
本书的第一部分从第1章到第7章全面介绍Multisim 10从软件安装、原理图设计、电路仿真、电路分析
及单片机的仿真等内容；第二部分从第8章到第10章全面介绍PCB的基础知识、PCB设计到PCB自动布
线设计。
　　Multisim 10和Ultiboard 10软件属于NI公司Circuit Design Sutie 10套件，Circuit Design Sutie 1 0套件分
为Full Edition版、Power Pro版、Education版，本书采用Power Pro版。
　　本书1～8章由陈松编写，9～10章由顾凯鸣编写，全书由陈松统稿。
在编写过程中得到华永平、刘豫东、朱萍等老师的大力支持，在此表示感谢。
　　本书作为高等院校及高职院校电子技术、电子与信息技术、通信专业、自动控制、精密电子电路
技术和机电类等专业的专业基础课教材，也可供从事电子技术领域的专业人士参考。
　　由于编者水平有限，书难免存在不当之处，望广大读者批评指正。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<电子设计自动化技术>>

内容概要

《电子设计自动化技术(第二版)》以Multisim 10和Llltiboard 10软件为主线，介绍电子线路从电路原理图
设计、电路仿真到PCB的设计的全过程。
    《电子设计自动化技术(第二版)》在2003年版基础上做了修订，为普通高等教育“十一五”国家级
规划教材。
    《电子设计自动化技术(第二版)》作为高等院校及高职院校电子技术、电子与信息技术、通信专业
、自动控制、精密电子电路技术和机电类等专业的专业基础课教材，也可供从事电子技术领域的专业
人士参考。
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4.3.4 交流波形叠加仿真    4.3.5 串联谐振电路仿真5 Multisim10电子电路仿真设计6 MuItisim10数字电路仿
真7 Multisim10单片机仿真8 PCB基础知识9 Ultiboard10PCB设计基础10 Ultiboard10PCB自动布线附录A附
录B附录C附录D参考文献
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章节摘录

　　1）按照信号流走向布局　　对整机电路的布局原则是把整个电路按照功能划分成若干个电路单
元，按照电信号的流向，逐个依次安排各个功能电路单元在板上的位置，使布局便于信号流通，并使
信号流尽可能保持一致的方向。
在多数情况下，信号流向安排为从左到右（左输入、右输出）或从上到下（上输入、下输出）。
与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。
以每个功能电路的核心元件为中心，围绕它来进行布局。
例如，一般是以三极管或集成电路等半导体器件作为核心元件，根据它们各电极的位置，排布其他元
件。
要考虑每个元件的形状、尺寸、极性和引脚数目，以缩短连线为目的，调整它们的方向及位置。
　　2）优先确定特殊元件的位置　　电子整机产品的干扰问题比较复杂，它可能由电、磁、热、机
械等多种因素引起，所以在着手设计PCB的版面、决定整机电路布局时，应该分析电路原理，首先确
定特殊元件的位置，然后安排其他元件，尽量避免可能产生干扰的因素，并采取措施，使PCB上可能
产生的干扰得到最大限度的抑制。
　　所谓特殊元件，是指那些从电、磁、热、机械强度等几方面对整机性能产生影响或根据操作要求
而固定位置的元件。
　　3）防止电磁干扰　　电磁干扰是在整机工作中经常发生的现象，其原因是多方面的。
除了外界因素（如空间电磁波）造成的干扰以外，PcB布线不合理、元件安装位置不恰当等，也会引
起干扰。
这些干扰因素，如果在布局设计中事先予以重视，则完全可以避免。
相反，如果在设计中考虑不周，便会出现干扰，使设计失败。
下面介绍就PCB设计方案可能造成的几种电磁干扰及其抑制方法。
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